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요약

발광 소자의 전극과 인출 전극의 접속 부분에서의 전기 저항을 작게 하여 양호한 신호 공급을 행한다.

투명 기판(1) 상에 제1 전극(2), 유기층(3) 및 제2 전극(4)을 차례로 적층하여 유기 EL 소자를 형성하고, 실링 부재(8)

내에 제2 전극(4)을 형성하는 금속 전극(4L)과 금속 인출 전극층(6)의 접속 부분(S)을 형성하여, 이 접속 부분(S)에 

레이저광 조사에 의한 용융 접합부(9a)를 형성하였다.

대표도

도 1

색인어

발광 소자, 유기 EL 소자, 전기 저항, 실링 부재, 유기층, 용융 접합부

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 EL 표시 장치를 나타내는 설명도이다.

도 2는 본 발명의 다른 실시예를 나타내는 설명도이다.

도 3은 본 발명의 또 다른 실시예를 나타내는 설명도이다.



공개특허 특2003-0074136

- 2 -

도 4는 종래예의 유기 EL 표시 장치를 나타내는 설명도이다.

도 5는 종래예의 유기 EL 표시 장치를 나타내는 설명도이다.

* 도면의 주요 부호에 대한 설명 *

1 : 투명 기판 2 : 제1 전극

3 : 유기층 4 : 제2 전극

5A, 5B : 인출 전극 6 : 금속 인출 전극층

7A, 7B : 절연막 8 : 실링 부재

9a, 9b : 용융 접합부 L : 발광 영역

S : 접속 부분

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 발광 소자에서의 전극에 대하여 표시 신호를 공급하는 인출 전극을 접속시킨 발광 표시 장치, 발광 표시 장

치의 하나인 유기 EL 표시 장치, 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

자기 발광형의 발광 표시 장치로는 근래 여러 가지가 개발되어 있지만, 기본적인 구조는 점등 또는 비점등의 구동이 

가능한 발광 소자를 요소로 하여, 이 발광 소자를 평면적으로 배열한 것이다. 이러한 발광 표시 장치로는 방전 공간에 

의해서 구획된 셀을 발광 소자로 하는 PDP(Plasma Display Panel)를 비롯하여 VFE(Vacuum Fluorescence Displa

y), EL(Electroluminescencc), LED(Light Emitting Diode), FED(Field Emission Display) 등을 예로 들 수 있다. 

이러한 발광 표시 장치의 중에서, 특히 저전압으로 고휘도의 면(面) 발광을 얻을 수 있고 재료 선택에 의해 색 순도가 

높은 RGB 발광을 얻을 수 있는 유기 EL 소자를 요소로 한 유기 EL 표시 장치가 초박형·경량화 및 풀 컬러(full colo

r)화를 가능하게 하는 표시 장치로서 주목을 모으고 있다.

이 유기 EL 소자는 정(正)전압이 인가되는 양극과 부(負)전압이 인가되는 음극으로 이루어지는 한 쌍의 전극 사이에 

발광 기능층을 포함하는 유기층을 사이에 둔 것이며, 전극 사이에 전압을 인가함으로써 음극으로부터 전자가, 양극으

로부터 정공이 각각 유기층에 주입되어 이 유기층 속에서 전자-정공 재결합이 일어남으로써 발광이 생기는 것이다. 

이러한 유기 EL 소자로 이루어지는 유기 EL 표시 장치 의 종래예를 도 4를 이용하여 설명한다.

유기 EL 표시 장치는 투명 기판(1)의 한쪽 측면 상에, ITO 등의 투명 전극으로 이루어지는 제1 전극(양극)(2), Alq 3
등의 발광 재료로 이루어지는 발광 유기층을 포함하는 유기층(3), Al 등의 금속 전극으로 이루어지는 제2 전극(음극)(

4)을 차례로 적층한 유기 EL 소자로 이루어지는 것으로, 이 유기 EL 소자의 제1 전극(2) 및 제2 전극(4)에서는 표시 

신호를 공급하기 위한 인출 전극(5A, 5B)가 형성되어 있다.

여기서, 제1 전극(2)측의 인출 전극(5A)은 제1 전극(2)을 형성할 때의 투명 전극층(2L) 상에 배선 저항을 낮추기 위한

금속 인출 전극층(6)을 형성하며, 이 인출 전극(5A)과 제2 전극(4) 사이는 절연막(7A)을 형성하여 단락 방지를 꾀하

고 있다. 또한, 제2 전극측의 인출 전극(5B)은 패터닝된 투명 전극층(2L) 상에 금속 인출 전극층(6)을 형성하고, 그 위

에 제2 전극(4)에 연결되는 금속 전극층(4L)을 형성하며, 이 인출 전극(5B)과 제1 전극(2) 사이는 절연막(7B)을 형성

하여 단락 방지를 꾀하고 있다. 또한 이 유기 EL 소자는 외기(外氣)에 접촉하면 열화가 현저하기 때문에 실링 부재(8)

를 설치하여 유기 EL 소자의 발광 영역(L) 부근을 기밀 상태로 밀봉한다.

이러한 유기 EL 표시 장치의 제조 공정은, 먼저 투명 기판(1) 상에 투명 전극층(2L)을 형성한 후, 이를 표시에 필요한

패턴으로 패터닝하여 제1 전극(2)을 형성하고, 아울러 이 투명 전극층(2L)으로 인출 전극(5A, 5B)의 베이스를 형성

한다.
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다음에, Cr 등으로 이루어지는 금속 인출 전극층(6)을 투명 전극층(2L) 상에 형성한 후, 이것을 패터닝하여 인출 전극

(5A, 5B)을 형성한다. 그리고, 발광 영역(L)을 만들어 절연막(7A, amp;B)을 형성한 후, 제1 전극(2)의 노출면 상에 

유기층(3)을 형성하여 그 유기층(3) 위 및 인출 전극(5B)의 금속 인출 전극층(6) 위에 금속 전극층(4L)을 형성하여 유

기층(3) 상에 제2 전극(4)을 형성한다. 그리고 그 위에 발공 영역(L)을 덮도록 실링 부제(8)를 피복하여 실링 처리를 

한다.

이 종래예의 제2 전극(4)측의 인출 전극(5B)은 Al 등으로 이루어지는 금속 전극층(4L)을 실링 부재(8) 밖으로 노출시

키고, 이 노출시킨 금속 전극층(4L)과 ITO 등으로 이루어지는 투명 전극층(2L)의 사이에 금속 인출 전극층(6)을 사이

에 둔 구조를 이루고 있다.

이러한 구조를 취한 이유는 ITO 등으로 이루어지는 투명 전극층(2L) 상에 직접 Al 등의 금속 전극층(4L)을 접촉시키

면 금속 전극층(4L)이 부식하기 쉽기 때문이지만, 이러한 인출 전극(5B) 구조에서는 금속 전극층(4L)의 표면이 외부

에 노출되기 때문에 열·습기의 영향으로 금속 전극층(4L)의 노출 부분이 열화하여 제2 전극(4)에의 전기 공급에 지

장이 생기는 문제가 있다. 또한, 제2 전극(4)을 형성하는 금속 전극층(4L)을 인출 전극(5B) 상에 형성할 때에 제2 전

극으로 기능하는 부분과 인출 전극으로 기능하는 부분에서 서로 다른 패턴이 되기 때문에 각각 상이한 패턴을 형성하

기 위한 마스크가 2매 필요하고, 또 상이한 패턴을 형성하기 위하여 공정적으로도 복잡하게 되며, 비용도 높아지는 다

른 문제도 있다.

이것에 대처한 다른 종래예로서, 도 5에 도시한 바와 같은 구조가 채용된다( 전술한 종래예와 동일한 부분은 동일한 

부호를 부여하여 중복하는 설명을 일부 생??한다). 이 종래예에서는 제2 전극(4)은 유기층(3) 위와 인출 전극(5B)에

서의 금속 인출 전극층(6)의 일부에 걸치는 접속 부분(S) 위에만 형성되고, 이 제2 전극 전체를 실링 부재(8) 내에 수

용하여 기밀로 밀봉하고 있다. 즉, 인출 전극(5B)은 투명 전극층(2L) 상에 금속 인출 전극층(6)을 형성한 것뿐인 구조

를 이루고 있다.

이 종래예에서는 금속 전극층(4L)은 제2 전극(4)으로서의 패턴을 형성하는 것만으로 끝나므로 단일 마스크를 이용하

여 형성할 수 있으며, 공정도 단순화할 수 있어 비용면에서도 유리하며, 또 제2 전극(4)을 형성하는 금속 전극층(4L)

을 완전히 밀봉하기 때문에 전극이 열화하여 전기 공급에 지장이 발생하는 경우는 없다.

그러나, 제2 전극(4)과 인출 전극(5B) 사이에는 이송 금속간 접합이고, 그것도 접촉 면적이 작은 접속 부분(S)을 사이

에 두게되고, 또 인출 전극(5B) 상에 금속 전극층(4L)을 형성하기까지의 사이에 통상 열처리 공정을 사용하므로 인툴

전극(5B) 표면에 산화막이 발생하기 쉽고, 충분히 접촉 저항을 작게할 수 없는 문제가 있었다.

그래서, 여기서는 유기 EL 표시 장치를 예로 들어 설명하고 있지만 이것에 한정되지 않으며, 발광 소자를 요소로 하는

다른 발광 표시 장치에서도 발광 소자의 전극과 인출 전극 사이에 접속 부분을 갖는 것에서는 동일한 문제가 발생하

고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 이러한 사정에 대처하기 위하여 제안된 것으로, 표시 신호가 공급 되는 전극을 구비한 발광 소자로 이루어

지며, 이 전극에 대해 표시 신호?? 공급하기 위한 인출 전극을 접속 한 발광 표시 장치, 이러한 발광 표시 장치의 하나

인 유기 EL 표시 장치 및 그 제조 방법으로서, 이 전극과 인출 전극의 접합 부분에서의 전기 저항을 작게하여 양호한 

신호 공급을 행하는 것을 과제로 한다.

발명의 구성 및 작용

상기한 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 이하여 특징을 갖는 것이다.

청구항 1에 따른 발명은 투명 기판 상에 형성된 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 형성된 최소한 한 층 이상의 발광 기능

층, 및 상기 발광 기능층 상에 형성된 제2 전극을 구비한 발광 소자로 이루어지고, 상기 제2 전극에 표시 신호를 공급

하기 위한 인출 전극을 접속한 발광 표시 장치로서, 상기 제2 전극과 상기 인출 전극의 접속 부분의 적어도 한 곳 이상

을 용융 접합한 것을 특징으로 한다.

제2항에 따른 발명은 투명 기판 상에 형성된 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 형성된 적어도 한 층 이상의 발광 기능층, 

및 상기 발광 기능층 상에 형성된 제2 전극을 구비한 발광 소자로 이루어지며, 상기 제2 전극에 표시 신호를 공급하기

위한 인출 전극을 접속한 발광 표시 장치로서, 상기 발광 소자를 덮는 실링 부재(sealing member)를 설치하고, 상기 

제2 전극 전체를 상기 실링 부재로 밀봉하는 동시에 상기 상기 실링 부재 내에 상기 제2 전극과 상기 인출 전극을 접
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속하는 접속 부분을 형성하며, 상기 접속 부분의 적어도 한 곳 이상을 용융 접합한 것을 특징으로 한다.

제3항에 따른 발명은 제1항, 제2항의 발광 표시 장치를 전제로 하여, 상기 인출 전극은 상기 제2 전극과 다른 금속으

로 형성되는 것을 특징으로 한다.

제4항에 따른 발명은 제3항의 발광 표시 장치를 전제로 하여, 상기 제1 전극은 투명 전극이며, 상기 제2 전극은 금속 

전극인 것을 특징으로 한다.

제5항에 따른 발명은 제1항 ∼ 제4항의 발광 표시 장치를 전제로 하여, 상기 접속 부분의 용융 접합은 레이저광의 조

사로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

제6항에 따른 발명은 제1항 ∼ 제5항의 발광 표시 장치를 전제로 하고, 상기발광 소자는 유기 EL 소자인 것을 특징으

로 한다.

제7항에 따른 발명의 유기 EL 표시 장치는 투명 기판 상에 형성된 투명 전극층으로 이루어지는 제1 전극, 상기 제1 

전극 상에 형성된 적어도 한 층 이상의 발광 기능층으로 이루어지는 유기층, 및 상기 유기층 상에 형성된 금속 전극층

으로 이루어지는 제2 전극을 구비한 유기 EL 소자로 이루어지며, 상기 제2 전극에 표시신호를 공급하기 위한 인출 전

극을 접속한 유기 EL 표시 장치로서, 상기 인출 전극은 상기 제1 전극으로부터 절연된 상기 투명 전극층 상에 형성된 

금속 인출 전극층으로 이루어지고, 상기 금속 인출 전극층 상의 일부에 상기 제2 전극과의 접속 부분을 형성하고, 상

기 제2 전극 및 접속 부분을 실링 부재에 내에 형성하여 기밀 상태로 밀봉하고, 상기 접속 부분의 적어도 한 곳 이상에

레이저광 조사에 의한 용융 접합부를 형성하는 것을 특징으로 한다.

제8항에 따른 발명의 유기 EL 표시 장치의 제조 방법은 투명 기판 상에 필요 패턴의 투명 전극층을 형성하는 단계, 상

기 투명 전극층을 패터닝하여 제1 전극을 형성하는 단계, 상기 투명 전극층 또는 투명 기판 상에 금속 인출 전극층을 

형성하 는 단계, 상기 제1 전극의 노출면 상에 적어도 한 층 이상의 발광 기능층을 포함하는 유기층을 형성하는 단계, 

상기 유기층의 노출면 상에 제2 전극을 형성하는 동시에 상기 금속 인출 전극층 상에 접속 부분을 형성하는 금속 전

극층을 형성하는 단계, 및 적어도 상기 금속 전극층의 전체를 실링 부재로 밀봉하는 밀봉 단계를 포함하며, 상기 밀봉 

단계의 이전 또는 이후, 상기 접속 부분에서의 금속 인출 전극층과 금속 전극층을 레이저광의 조사로 용융 접합시키는

것을 특징으로 한다.

이러한 특징을 가지는 본 발명은 이하의 작용을 한다.

각 청구항의 발광 표시 장치에 의하면, 발광 소자에서 표시 신호가 공급되는 전극과 인출 전극의 접속 부분을 용융 접

합하였기 때문에, 형성 시에 접속 부분의 접촉 상태에 문제가 있는 경우에도, 그 후에 용융 접합을 행하기 때문에 접속

부분의 전기적인 접합이 확실하게 이루어져 전기 저항을 저하시킬 수 있다. 이렇게 함으로써 발광 소자에의 신호 공

급을 양호하게 행할 수 있다.

그리고, 제2항의 발광 표시 장치에서는 발광 소자를 덮는 실링 부재를 설치하여 제2 전극 전체를 이 실링 부재로 밀봉

하고, 상기한 접속 부분을 실링 부재 내에 형성하고 있기 때문에 제2 전극 및 접속 부분의 열화를 방지할 수 있으며, 

또한 접속 부분의 전기 저항을 저하시킬 수 있다. 또, 제2 전극은 발광 기능층 위와 인출 전극의 접속 부분 위에 형성

하면 되므로 단일 마스크 패턴의 형성으로 족하고, 공정도 단순화할 수 있으므로 비용을 낮출 수 있다.

또한 제3항, 제4항의 발광 표시 장치에서는 인출 전극을 제2 전극과 다른 금속 전극으로 형성하기 때문에, 이 인출 전

극을 투명 전극층(제1 전극층)과 제2 전 극층 사이에 끼워 버퍼층으로 할 수 있다. 이로써 투명 전극층 상에 제2 전극

을 형성하는 경우에도 투명 전극층과 제2 전극이 직접 접촉하는 일이 없게 되어, 이 직접 접촉에 의한 제2 전극의 부

식 또는 열화를 방지할 수 있다.

또, 본 발명에서는 제2 전극과 인출 전극의 접속 부분이 이종(異種) 금속 사이의 접속이 되지만, 이 접속 부분을 용융 

접합하고 있기 때문에 이종 금속 사이의 접속이더라도 전기 저항을 저하시킬 수 있다. 이로 인해, 투명 전극층을 패터

닝할 때에 이 층을 일부 남겨 그 위에 인출 전극층을 형성하고, 그 위에 제2 전극과의 접속 부분을 형성할 수 있기 때

문에 제1 전극의 패터닝 공정을 간이화할 수 있다.

제5항의 발광 표시 장치에서는 접속 부분의 용융 접합을, 레이저광을 조사하여 행함으로써 접속 부분에 스폿형의 용

융 접합부를 형성할 수 있기 때문에, 소면적의 접속 부분이더라도 확실하게 전기 저항을 저하시킬 수 있다.

또, 접속 부분을 실링 부재 내에 형성하는 경우라도, 실링 부재에 의한 밀봉 후에 투명 기판을 통하여 레이저광을 접속

부분에 조사할 수 있기 때문에, 발광 표시 장치의 제조 공정 도중의 단계를 특히 변경하지 않고 접속 부분의 용융 접

합을 실행할 수 있다. 실링 부재를 유리 등의 투명한 부재로 한 경우에는 이 실링 부재를 통하여 레이저광을 접속 부
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분에 조사할 수도 있다. 나아가, 인출 전극을 제2 전극과 다른 금속으로 형성한 경우라도 레이저광을 조사하여 이종 

금속 사이의 접속 부분이 용융하여 합성되기 때문에, 확실히 접속 부분의 전기 저항을 저하시킬 수 있다.

제6항의 발광 표시 장치에서는 전술한 특징을 유기 EL 소자에 적용할 수 있 기 때문에, 투명 기판 상에 직접 형성되지

않는 제2 전극을 인출 전극에 확실하게 접속하여 저(低)저항에서의 인출이 가능하게 된다. 또, 제2 전극 및 접속 부분

을 실링 부재에 밀봉하는 것에서는 전극이 열화되는 일이 없이 제2 전극에의 전기공급을 확실하게 행할 수 있고, 또 

유기 EL의 발광 기능층을 외기로부터 차단할 수 있어 발광 표시 장치의 장(長) 수명화를 달성할 수 있다.

제7항, 제8항의 유기 EL 표시 장치 및 그 제조 방법에서는 투명 기판 상에 형성된 투명 전극층 상에 제2 전극에 접속

하는 금속 인출 전극층을 형성하는 구조로 하고 있기 때문에, 투명 전극층의 일부를 남긴 위에 금속 인출 전극층을 형

성할 수 있어, 투명 전극층의 패터닝을 간이화할 수 있다. 또, 금속 전극층으로 이루어지는 제2 전극은 금속 인출 전극

층 상에 접속 부분이 형성되기 때문에, 금속 전극층과 투명 전극층이 직접 접촉하여 전극의 부식을 초래할 우려가 없

다. 게다가, 접속 부분을 포함해서 금속 전극층을 실링 부재 내에 형성하여 기밀 상태로 밀봉하기 때문에, 금속 전극층

이 열화될 우려가 없고, 제2 전극에의 전기 공급을 확실하게 행할 수 있다. 또, 금속 전극층은 제2 전극을 형성하는 유

기층 위와 금속 인출 전극층 위의 일부에 형성하면 되므로, 제2 전극을 형성하는 단일 마스크 패턴의 형성으로 충분하

며, 형성 공정을 간소화할 수도 있기 때문에, 비용을 줄이는 것도 된다.

그리고, 접속 부분에서는 금속 전극층과 이종 금속의 금속 인출 전극층이 접속되지만, 이 접속 부분에 레이저광 조사

에 의한 용융 접합부를 형성하기 때문에 이종 금속 사이의 접속이며, 또 형성 시의 밀착성에 문제가 있더라도 낮은 전

기 저 항의 접속을 얻을 수 있다. 또, 이 레이저광 조사에 의한 용융 접합 처리는 투명 기판 또는 투명한 실링 부재를 

통하여 레이저광을 접속 부분에 조사하는 것으로, 실링 부재에 의한 밀봉 공정 후에 행할 수 있기 때문에, 유기 EL 표

시 장치의 제조 공정 도중의 공정을 변경하지 않고 필요한 처리을 행할 수 있다.

이하, 본 발명의 실시예를 도면을 참조하여 설명한다(종래 기술과 동일한 부분에는 동일한 부호를 부여하고 일부 설

명을 생략한다). 또, 이하의 실시예에서는 유기 EL 표시 장치를 예로 들어 설명하지만, 본 발명은 동일한 발광 소자에

서의 전극과 인출 전극의 구조를 가지는 다른 발광 표시 장치에서도 적용할 수 있는 것이다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 EL 표시 장치를 나타내는 설명도이다. 유기 EL 표시 장치는 유리 등으로 이

루어지는 투명 기판(1)의 한쪽 측면 상에 ITO 등의 투명 전극층(2L)으로 이루어지는 제1 전극(양극)(2), Alq 3 등의 

발광 재료로 이루어지는 적어도 한 층 이상의 발광 기능층을 포함하는 유기층(3), Al 등의 금속 전극층으로 이루어지

는 제2 전극(음극)(4)을 차례로 적층한 유기 EL 소자로 이루어지는 것으로, 이 유기 EL 소자의 제1 전극(2) 및 제2 전

극(4)에서는 표시 신호를 공급하기 위한 인출 전극(5A, 5B)이 형성되어 있다.

여기서, 제1 전극(2)측의 인출 전극(5A)은 제1 전극(2)을 형성할 때의 투명 전극층(2L) 상에 배리어층이 되는 금속 

인출 전극층(6)을 형성하고 있으며, 이 인출 전극(5A)과 제2 전극(4) 사이는 절연막(7A)을 형성하여 단락 방지를 꾀

하며, 제2 전극측 인출 전극(5B)은 패터닝된 투명 전극층(2L)의 일부에 배리어층이 되는 금속 인출 전극층(6)을 형성

하여, 이 인출 전극(5B)과 제1 전극(2) 사이는 절연막(7B)을 형성하여 단락방지를 꾀하고 있다.

금속 인출 전극층(6)의 재료는 제2 전극(4)을 형성하는 금속 전극층(4L) 또는 투명 전극층(2L)과는 상이한 도전성의 

금속 재료이며, Cr 등의 재료가 사용되고, 금속 전극층(4L) 전체를 금속 또는 유리로 이루어지는 실링 부재(8)로 밀봉

하여, 이 밀봉부재(8) 내에 금속 인출 전극층(6)과 금속 전극층(4L)의 접속 부분(S)을 형성하고 있다. 그리고, 이 접속

부분(S)에는 투명 기판(1)을 통하여 레이저광 (La)이 조사되고, 스폿형의 용융 접합부(9a)가 적어도 한 곳, 필요에 따

라 여러 곳에 형성되어 있다. 이 용융 접합부(9a)는 실링 부재(8)를 유리 등의 투명 부재로 형성한 경우에는 실링 부재

(8)를 통한 레이저광(La')의 조사에 의해서도 형성할 수 있다.

이러한 실시예의 유기 EL 표시 장치에 의하면, 이종 금속의 금속 인출 전극층(6)과 금속 전극층(4L)이 접속 부분(S)

에서 레이저광에 의한 국부적인 가열에 의해서 용융 접합되기 때문에, 이 접속 부분(S)에서의 전기 저항을 저감시킬 

수 있게 된다. 또, 접속 부분(S)을 포함하여 금속 전극층(4L) 전체를 실링 부재(8)로 밀봉하기 때문에, 제2 전극(4)을 

형성하는 금속 전극층(4L)이 열이나 습기에 접촉하여 열화되는 일도 없다. 이에 따라 제2 전극에의 전기 공급을 양호

하게 행할 수 있게 된다.

이 실시예에서의 유기 EL 표시 장치의 제조 방법에 대하여 설명한다. 제1 단계에서는 투명 기판(1) 상에 투명 전극층

(2L)을 형성하고, 표시에 필요한 패터닝을 실시하여 제1 전극(2)을 형성한다. 이 때에 패터닝은 최소한으로 그치고, 

투명 전극층(2L)을 인출 전극(5A, 5B)의 베이스로 남겨 둠으로써 패터닝 처리를 간이화할 수 있다.

다음 단계에서는, 인출 전극(5A, 5B) 상에 금속 인출 전극층(6)을 형성하고, 계속하여 발광 영역(L)을 마스크하여 절

연막(7A, 7B)을 필요한 영역에 형성한다. 그리고, 제1 전극(2)의 노출면 상에 유기층(3)을 증착 등에 의해 형성한 후, 

이 유기층(3) 위와 금속 인출 전극층(6)의 접속 부분(S) 위에 제2 전극(4)이 되는 금속 전극층(4L)을 형성한다.
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그리고, 금속 전극층(4L) 전체를 덮는 실링 부재(8)를 설치하는 밀봉 단계를 거치고, 그 후에 레이저광(La 또는 La')

의 조사에 의한 용융 접합부(9a)의 형성을 실시한다. 이 레이저광 조사에서의 사용 광원은 YAG 레이저 등의 원하는 

출력을 얻을 수 있는 레이저이며, 그 출력광을 광학 시스템에 의해 스폿형으로 집광하여 투명 기판(1) 또는 투명한 실

링 부재(8)를 통하여 접속 부분에 조사한다.

이러한 제조 방법에 의하면, 투명 전극층(2L)을 인출 전극(5B)의 베이스로 남긴 경우에도 금속 인출 전극(6)이 사이

에 끼어 투명 전극층(2L)과 제2 전극(4)을 직접 접촉시키지 않기 때문에, 전극의 부식을 발생시키는 일이 없다. 또, 레

이저광 조사에 의한 용융 접합부(9a)의 형성은 밀봉 단계 종료후에 행하기 때문에, 유기 EL 표시 장치의 일련의 제조 

단계를 변경할 필요가 없다.

도 2는 본 발명의 다른 실시예를 나타내는 설명도이다. 전술한 실시예와 동 일 부분에는 동일 부호를 부여하여 중복

되는 설명을 일부 생략한다. 이 실시예에서는 접속 부분(S)에 형성되는 용융 접합부(9b)를 레이저광 조사에 의한 스폿

구멍으로 한 것이다. 이렇게 하여도 스폿 구멍의 내면에 금속 인출 전극층(6)과 금속 전극층(4L)의 용융 접합 부분이 

형성되기 때문에, 전술한 실시예와 동일한 작용 효과가 있다. 또, 제조 방법은 전술한 실시예와 동일한 공정으로 행할 

수 있다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예를 나타내는 설명도이다. 전술한 실시예와 동일 부분에는 동일 부호를 부여하여 중복되

는 설명을 일부 생략한다. 이 실시예에서는 투명 전극층(2L)을 패터닝할 때에, 인출 전극(5B)에서의 베이스층을 제거

한 것이다. 이에 의하면, 제2 전극(4)측 인출 전극(5B)은 Cr 등으로 이루어지는 금속 인출 전극층(6)에 따라서만 형성

되고, 실링 부재(8) 내의 접속 부분(S)에서 제2 전극(4)을 형성하는 금속 전극층(4L)과 접속되어 있다. 이 실시예에서

도, 실링 부재(8) 내의 접속 부분(S)에 용융 접합부(9b)를 형성함으로써, 전술한 실시예와 동일한 작용을 나타내는 것

이다. 또, 이 실시예의 제조 방법도 투명 전극층(2L)의 패터닝을 제외하고는 전술한 실시예와 동일한 공정으로 행할 

수 있다.

또, 전술한 도 1 ∼ 도 5에서는 발명의 이해를 용이하게 하기 위하여 단독의 발광 영역(L)으로 이루어지는 발광 표시 

장치를 나타내고 있지만, 본 발명에서의 발광 표시 장치는 이러한 형태에 한정되는 것은 아니며, 발광 영역(L)이 복수

개 도트 매트릭스형으로 배열된 발광 표시 장치를 대상으로 삼을 수 있다.

발명의 효과

본 발명은 이와 같이 구성되기 때문에, 표시 신호가 공급되는 전극을 구비한 발광 소자로 이루어지고, 이 전극에 표시

신호를 공급하기 위한 인출 전극을 접속한 발광 표시 장치, 이러한 발광 표시 장치의 하나인 유기 EL 표시 장치 및 그

제조 방법에서, 이 전극과 인출 전극의 접속 부분에서의 전기 저항을 작게 하여 양호한 신호공급을 행할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
투명 기판 상에 형성된 제1 전극, 제1 전극 상에 형성된 적어도 한 층 이상의 발광 기능층, 및 상기 발광 기능층 상에 

형성된 제2 전극을 구비한 발광 소자로 이루어지며, 상기 제2 전극에 표시 신호를 공급하기 위한 인출 전극을 접속한 

발광 표시 장치로서,

상기 제2 전극과 상기 인출 전극의 접속 부분의 적어도 한 곳 이상을 용융 접합한

발광 표시 장치.

청구항 2.
투명 기판 상에 형성된 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 형성된 적어도 한 층 이상의 발광 기능층, 및 상기 발광 기능층 

상에 형성된 제2 전극을 구비한 발광 소자로 이루어지며, 상기 제2 전극에 표시 신호를 공급하기 위한 인출 전극을 접

속한 발광 표시 장치로서,

상기 발광 소자를 덮는 실링 부재(sealing member)를 구비하고,

상기 제2 전극 전체를 상기 실링 부재로 밀봉하며,

상기 실링 부재 내에 상기 제2 전극과 상기 인출 전극을 접속하는 접속 부분을 형성하고,
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상기 접속 부분의 적어도 한 곳 이상을 용융 접합한

발광 표시 장치.

청구항 3.
제1항 또는 제2항에서,

상기 인출 전극은 상기 제2 전극과 다른 금속으로 형성되는 발광 표시 장치.

청구항 4.
제3항에서,

상기 제l 전극은 투명 전극이며, 상기 제2 전극은 금속 전극인 발광 표시 장치.

청구항 5.
제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에서,

상기 접속 부분의 용융 접합은 레이저광의 조사로 행하는 발광 표시 장치.

청구항 6.
제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에서,

상기 발광 소자는 유기 EL 소자인 발광 표시 장치.

청구항 7.
투명 기판 상에 형성된 투명 전극층으로 이루어지는 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 형성된 적어도 한 층 이상의 발광 

기능층으로 이루어지는 유기층, 및 상기 유기층 상에 형성된 금속 전극층으로 이루어지는 제2 전극을 구비한 유기 EL

소자로 이루어지며, 상기 제2 전극에 표시신호를 공급하기 위한 인출 전극을 접속한 유기 EL 표시 장치로서,

상기 인출 전극은 상기 제1 전극으로부터 절연된 상기 투명 전극층 상에 형 성된 금속 인출 전극층으로 이루어지고,

상기 금속 인출 전극층 상의 일부에 상기 제2 전극과의 접속 부분을 형성하며,

상기 제2 전극 및 접속 부분을 실링 부재에 내에 형성하여 기밀 상태로 밀봉하고,

상기 접속 부분의 적어도 한 곳 이상에 레이저광 조사에 의한 용융 접합부를 형성하는

유기 EL 표시 장치.

청구항 8.
투명 기판 상에 필요한 패턴의 투명 전극층을 형성하는 단계,

상기 투명 전극층을 패터닝하여 제1 전극을 형성하는 단계,

상기 투명 전극층 또는 투명 기판 상에 금속 인출 전극층을 형성하는 단계,

상기 제1 전극의 노출면 상에 적어도 한 층 이상의 발광 기능층을 포함하는 유기층을 형성하는 단계,

상기 유기층의 노출면 상에 제2 전극을 형성하는 동시에 상기 금속 인출 전극층 상에 접속 부분을 형성하는 금속 전

극층을 형성하는 단계, 및

적어도 상기 금속 전극층 전체를 실링 부재로 밀봉하는 밀봉 단계

를 포함하며,

상기 밀봉 단계의 이전 또는 이후에, 상기 접속 부분에서의 금속 인출 전극층과 금속 전극층을 레이저광의 조사로 용

융 접합시키는
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유기 EL 표시 장치의 제조 방법.

도면

도면1

도면2

도면3

도면4
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도면5



专利名称(译) 发光显示装置，有机EL显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020030074136A 公开(公告)日 2003-09-19

申请号 KR1020030008173 申请日 2003-02-10

[标]申请(专利权)人(译) 东北先锋股份有限公司

申请(专利权)人(译) 先锋sikki古兰经东宝

当前申请(专利权)人(译) 先锋sikki古兰经东宝

[标]发明人 OKUYAMA KENICHI

发明人 OKUYAMA,KENICHI

IPC分类号 H01L51/50 G09F9/30 H05B33/06 H05B33/04 H01L51/52 H05B33/14 H05B33/10

CPC分类号 H01L51/5237 H01L51/524

代理人(译) KIM，SEONG KI
金泰HONG

优先权 2002061674 2002-03-07 JP

其他公开文献 KR100863262B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

它使发光器件和输出电极的电极的连接部分处的电阻小并且执行良好的
信号供应。金属输出电极层（6）的连接部分（S）和形成第二电极（4）
的金属电极（4L）在密封构件（8）内的第一电极（2）和有机层（3）以
及将第二电极（4）依次层叠在透明基板（1）上形成。通过激光照射的
熔融结合部分（9a）形成在该连接部分（S）上。发光器件，有机电致发
光显示器，电阻，密封构件，有机层，熔融结合部分。
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